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摘 要

本文叙述了 �式沁陶瓷用等静压工艺的制造方法
，

确定了 �以飞陶瓷和金属封接的工艺参数
，

并且阐明了界面反应层的 �玲 图

谱
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�八 是一种优 良的高温结构材料
，

以 �刃
�
为基

质
，

掺人金属氧化物
，

所制得的陶瓷
，

具有优良的研磨
、

耐磨的力学功能
，

耐热
、

隔热的热学功能
，

耐腐蚀性的

化学功能以及电热功能和气敏性半导体功能等等
。

因

此
，
�刃

�

陶瓷是特种陶瓷中的一大门类
。

据报导
�
发

达国家在 ���� 年至 �仪旧年期间
，

特种陶瓷发展很快
，

每年销售额
，

日本以 ���速度增长
，

美国以 ���速度

增长
，

英国以 ���速度增长
，

德国以 ���速度增长
，

其

总的销售额
，
���刃 年达 ��� 亿美元

。

其中 �刃
�

陶瓷销

售达 �� 亿美元
。

我国 ���� 陶瓷就其品种
、

应用领域
、

生产规模都处于发展阶段
。

�刃
�

陶瓷电解质是固体电解质材料中重要 的一

支
，

用 ���
、
�扣

、

姚�
。
等引入

，

可以制得稳定的 �八

陶瓷
，

它具有优良的高温离子导电性
，

可用作氧传感器

而广泛应用于汽车中的空一燃比测量而使燃料燃烧达

到最佳状态
，

可应用于冶炼厂中测量钢
、

铁
、

铜
、

铝等金

属液中氧含量以及烟道中的废气测定等等
，

其应用领

域 日益扩大
。

���
�

陶瓷作为耐磨介质是其最重要的应用领域
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表 � �八 粉体主要技术参数
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之一
，

除常用的 ���以上的 ���仇 瓷外
，

部分稳定 �雨
�

陶瓷�邢��
，

四方相 ���� 陶瓷�犯��和 �刃
�

增韧 ��
���

瓷�����都与 �政 有关
，

统称为 �心
�

相变增韧陶瓷

��甩�
。

这类陶瓷的显著特点是使脆性陶瓷得 以强

化
，

从而大大提高了陶瓷的断裂韧性
，

成为性能优良的

耐磨陶瓷
，

其典型性能见表 �
。

� ���
�
陶瓷的制备

�
、

排气塞 ��
、

螺帽��
、

压力塞 ��
、

密封圈 ��
、

橡皮塞 ��
、

软模 �

�
、

穿孔金属套 ��
、

粉料 ��
、

高压容器 ���
、

高压液体 ���
、

棉花

图 � 湿式等静压机示意图
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� �心
�

陶瓷超细粉体

采用北京建材院高技术陶瓷研究所生产的 �� 性

粉体
，

其主要技术参数见表 �
。
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陶瓷的试制

�心 陶瓷成型可采用注浆法
、

干压法和热压法

等
，

比较现实和性能优良的方法当数冷等静压法
，

我们

用此法收到良好效果
。

粉体经造粒之后
，

放人丁睛橡

胶模中
，

在 �以��一 �仪�〕�加 下压成圆棒
，

然后再加工成

圆片
，

进行密度试验
，

其冷等静压示意图见图 �
。

制备完成 �八 陶瓷坯体后
，

于高温炉中 ����℃�
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可以得到致密度高
、

性能优良的陶瓷材料
。

���在封接技术上
，

采用 �� 粉的 �� 一 ��一 ���活性

金属法
，

是简单易行 的首选工艺
。

其产 品性能 自� �

��������， ，

气密性 �蕊 ��
一 ” �。 ·

�，��
，

符合现行 国家标

准
。

���用 ��� 分析表明
�
封接强度和气密性 的根 由

在于化学反应���
一 ��一 ��，合金与 ���

�

陶瓷�并形成

���� 所致
。
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，
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